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内容概要

迄今为止提及可靠性工程用书，通常很多人仍无可奈何的认为无非就是使用大量数学进行统计、概率
计算，“靠计算既不能减少故障，也不能延长寿命”。
    正是基于上述原因，本书通过列举大量故障事例，就具体电子元器件的使用及特性等进行说明，同
时尽量避免使用数学公式，也未涉及软件、程序等内容，仅就硬件部分进行了论述。
尽管已进入所谓软件时代，但软件是通过硬件运作，而系统的极限也取决于硬件。
例如，打印机发生故障，靠任何软件仍是打印不出来，原因是硬件发生故障通常是系统故障。
    然而，硬件本身发生故障原因的种类也很多，是难以全面论述硬件故障情况的。
因此，本书中有待于探讨的课题还很多，对必要的电子元器件特性的论述仍有空白和不足之处。
但是，本书对电子元器件的原理与结构、特性与可靠性进行了解析说明，是一本极为少见的实用性书
籍。
本书有助于帮助设计人员找出电子元器件使用不当、判断故障原因之所在，是一本专门为电子设备的
设计人员、制造部门以及检验部门的人员而编写的参考书。
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